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コンフォーマルコーティング材

10�

10�

10�

10�

10�

10

12�

11�

10�

9�

8�

7

0 250 500 750 1000

抵
抗
値（
Ω
）�

時間（hr）�

80℃／95％RH

SE9187Lのくし形電極試験�
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硬化条件25℃／50％RH／3日間�

エージング条件80℃／95％RH／20V

測定条件80℃／95％RH／100V�

テストボード　（L形電極2形［JIS Z 3197］）�

＊1）スプレータイプもあります　＊2）溶剤含有量：1-2577=25％、ペルガンZ=25％、ペルガンD=60％　＊3）1204プライマー使用, FR-4, CEM-1, CEM-3 ＊4）FR-4（クリアーのみ） ＊5）23℃　
＊6）厚さ0.3 mm／20゜C／55%RH ＊7）厚さ1.0 mm／20゜C／55%RH ＊8）Shore D ＊9）低分子シロキサン D4～D10 ＊10）100kHz
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コネクター、電子部品、回路基板のコーティング�
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特長�

�

難燃性�

低分子低減グレード�

用途例�

外観�

粘度［25℃］（mPa・s）�

タックフリータイム［25℃］（分）�

硬化時間（時間）＊6）�

硬化後物理特性�

密度［25°C］（g/cm3）�

硬さ［JIS タイプA］�

低分子シロキサン成分量（%）＊9）�

硬化後電気特性�

絶縁破壊強さ（kV/mm）�

体積抵抗率（Ω ・cm）�

誘電率［1MHz］�

誘電正接［1MHz］�

1-2577 ペルガン Z＊1）� ペルガン D SE9186L SE9187L EA-3000

分類� 1液レジン� 1液変性レジン� 1 液エラストマー�

非腐食性、ファーストタックフリータイプ�

低粘度（溶剤タイプ）＊2）� 高粘度� 中粘度�

UL746C/94V-0＊4）�

○� ○�


